EK B

Deney sonuclart listesinin doldurulmasi ile ilgili actklama notlari

Not-1
Not-2

Not-3

Not-4

Not-5
Not-6

Asagidaki deneyler verilen sirada yapilacaktir.

*7

*8

*9,%10

Topraklama sistemi : Isletmeden dgrenilecek veya gozlem yapilacaktir.
Besleme kaynaginin isletme topraklama direnci (Z) : Binanin ana dagitim
tablosundan trafoya dogru dlgiilen empedans. Bu deger dl¢iilecek veya Isletme
tarafindan verilen deger kullanmlacaktir. Topraklamanin etkinligi deney ile teyit
edilmelidir.

Beklenen kisa devre akimm : Ug fazli kisa devre veya toprak kisa devresinden
biiyiik akimli olan esas alinir. Tercihan Isletmeden sorulmalidir.

Deneylerde kullanilan aletler: Aletlerin  markalann  ve numaralarn
yazilacaktir.

Denenecek donanimm: Ana tablo, dagitim tablosu v.b. ana parca yazilacaktir.
Asir1 akim koruma cihazlarmm kesme kapasitesi : Uzerindeki etiketten
tespit edilmelidir.

o

Ana ve tamamlayic1 espotansiyel kusaklama dahil koruma hatlarinin
devamhhgmin kontrolu : Her koruma hattinin dogru baglandigi kontrol
edilecektir.

Siireklilik denemesi : Binanin ana tablosunda faz ve koruma hatlari kisa
devre edilip hat sonundan faz ve koruma hattinin toplam direnci 6lgiiliir.
Olgiilen deger (R}+R>) kolonuna yazilir. Koruma hatti direncinin (R;) yalniz
basina Olciilmesi, bina ana tablosundaki koruma barasi ile tiiketici arasindaki
koruma hatt1 uzun bir kablo yardimi ile olg¢iiliir.(Uzun kablonun direnci
diistilmelidir.) Bu deney esnasinda:

Her sigorta veya tek kutuplu koruma cihazinin yalnizca faz iletkenine
kondugu,

Duylarda dis kontagin nétr hattina baglandigy,

Prizlere ve benzeri cihazlara iletkenlerin kutuplar yoniinden dogru baglandigi,
kontrol edilip; kutuplar kolonuna isaretlenir.

R; kolonuna direng¢ degeri yazilmis ise R;+R; degerine ihtiya¢ yoktur.

R, degeri ana espotansiyel kusaklama barasindan tiiketiciye kadar olgiiliir.
R; kolonuna kaydedilir.

Yahtim direnci : Yalitm direnci faz iletkenleri ve nétr ile topraga karsi
olciiliir. Gerilime hassas cihazlar devre dis1 edilir veya bunlarin faz iletkenleri
ve notr birlestirilip topraga karsi yaliim direnci olgiiliir. Degerler yalitim
direnci kolonuna iglenir.

Bu deneyler tesisat enerjilenmeden yapilir.

*11
*12

*13

Kutuplar : Cihazlarin kutuplarinin dogru baglandidi isaretlenir.

Toprak hatasi cevrim empedensi Zg : Bu deger gerilimli hattin en uzak
noktasinda él¢me yolu ile belirlenmeli veya R|+R» kolunundaki degere Ze’'nin
ilavesi ile bulunmalidir.

Zsmax : Koruma cihazinin calisma akimindan hesaplanan en biiyiik ¢cevrim
empedanst.



*14 Fonksiyon deneyleri : Artik akim anahtarlarinin calismasi cihaz iizerindeki
diigme yerine bir hata benzetimi yolu ile yapilmaldir. Anahtarin calisma
stiresi 1lgili kolona kaydedilir.

*15 Biitiin baglama cihazlari, siiriicii devreler, karsithkh Kkilitler vb.
Cahstirilarak uygun sekilde montajlarinin yapildigi, ayarlandiklari ve tesis
edildikleri kontrol edilir. Uygun sonug halinde ilgili kolona isaretlenir.

Topraklama elektrodunun direnci : TT sistemlerde topraklama direnci Olciilmelidir.
Giivenlik icin topraklama direncinin 200 Q ‘dap_ veya Ra = 25V/Iyv’den hesaplanan
degerden kiiciik olanmin altinda olmasi gerekir. Olciilen deger formlarda gosterilir.



DENEY SONUCLARI LiSTESI

Besleme kaynagindaZ, . . Q dur.
Imza:..... Faz-toprak kisa devre akimi............ KA(Not 3)
Yalitim:. oo
Dolayli dokunmaya Karst KOruma YOntemii. .. ...ttt eaaen Artik akim kontrol cihazi:...............o
Denenecek dONAMIIM: (NOUS)....eeiiiiee ittt ettt s bttt e e ettt e e b b e e e bt e et a e st e e sebeaasesbeeanas
Isin agiklanmast :
Asm akim Deney sonuglar
Koruma cihazi
Devrenin Kisa devre kesme Hat Devamhhik Yalitim Kutuplar | Toprak ¢cevrim Fonksiyon Agciklamalar
Agiklanmast kapasitesi ......kA (Not6) iletkenleri ° direnci empedansi deneyleri
Tip Kategori Faz | Koruma| R;+R,| R,| Faz-Faz | Faz-Toprak Zs Zsmax AAA Diger
I, Ia siiresi
A A mm2 | mm2 Q Q MQ MQ Q Q ms
] 3 4 S5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L5 16

Devre diizenleme sartlarindan sapmalar ve 6zel notlar




